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证券代码：688536 证券简称：思瑞浦

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

投资者关系活动纪要

投资者关系

活动类别
2026年第三季度业绩交流会

参与机构

【交银施罗德基金】【银河基金】【信达澳亚基金】【长盛基金】【泉果基金】

【银华基金】【申万菱信基金】【华安基金】【中银基金】【西部利得基金】

【富荣基金】【金鹰基金】【平安基金】【泓德基金】【泉果基金】【创金合

信基金】【易方达基金】【富国基金】【鹏华基金】【远望角投资】【鹤禧私

募】【聚鸣投资】【瑞士银行】【道富环球投资】【太平洋资管】【人寿保险】

【工银安盛】【人保资产】【中国人寿】【中诚信托】【国投泰康】等约【333】

余家机构，约【467】名投资者

时 间 2026年 10月 28日

沟通方式 在线沟通

地 点 公司办公室

上市公司接待人员

姓名
董事、总经理吴建刚；副总经理、董事会秘书李淑环及投资者关系部人员

投资者关系活动主要

内容介绍

特别说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。

一、公司 2026 年第三季度经营情况介绍

1、2026 年前三季度经营情况

2026年前三季度，公司实现营业收入 26.92亿元，同比增长 75.87%；实

现归属于上市公司股东的净利润 6.10亿元，同比增长 384.33%；实现归属于

上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.55亿元，同比增长 568.89%。

2026年前三季度，信号链芯片产品实现收入 18.52亿元，同比增长 82.99%；

电源管理芯片产品实现收入 8.38亿元，同比增长 61.93%。2026年前三季度公
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司综合毛利率为 50.34%。

2、2026 年第三季度经营情况

2026年第三季度，公司实现营业收入 10.86亿元，同比增长 86.77%，环

比增长 20.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.03 亿元，同比增长

401.54%，环比增长 49.51%。公司单季度营收、净利润规模创历史新高。2026

年第三季度，信号链芯片产品实现收入 7.53亿元，环比增长 22.49%；电源管

理芯片产品实现收入 3.32亿元，环比增长 15.13%。

二、投资者交流主要内容

Q1：2026 年第三季度各下游市场的增长情况如何？公司如何展望 2027

年的需求趋势？

公司回复： 2026年第三季度，公司工业、汽车、通信及消费四大下游市

场收入均实现环比增长。其中，汽车和通信市场增幅居前，工业及消费市场保

持稳健增长。泛通信市场增长主要由光模块等业务带动，汽车市场增长主要得

益于多个产品品类放量。

目前，主要下游市场需求及订单可见度保持良好，公司对 2027年继续稳

健成长具有信心，并将持续跟踪市场变化，合理安排经营计划。

Q2：在上游成本上涨的背景下，公司 2026 年第三季度毛利率和净利率提

升的主要原因是什么？如何展望全年及中长期趋势？

公司回复：2026年第三季度，公司综合毛利率为 52.31%，同比提升 5.71

个百分点，环比提升 2.26个百分点。毛利率提升主要得益于收入结构优化，

数据中心、测试测量等高价值量业务收入增长较快，阶段性对冲了上游成本上

涨的影响。第三季度，公司净利率为 27.85%，同比提升 17.48个百分点，环

比提升 5.45个百分点，主要得益于毛利率提升及收入规模增长带来的经营杠

杆效应。基于目前经营情况，预计 2026年全年毛利率和净利率较 2025 年均

有提升。

中长期来看，公司将持续推进平台化发展，增强抗周期能力，争取保持毛

利率中枢稳健、逐步提升盈利中枢。主要措施包括：扩大业务规模，释放规模
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效应；把握数据中心等高价值量应用领域的发展机遇，优化业务结构；强化供

应链建设，持续推进降本增效。

Q3：公司第三季度工业和汽车市场业务表现如何？

公司回复：工业和汽车市场是公司长期发展的重要基础，也是持续重点投

入的方向。

工业市场方面，2026年第三季度，泛工业市场收入继续环比增长，多数

细分领域保持增长，其中无人机、测试测量、工控及楼宇自动化等领域环比增

速居前。随着工规产品矩阵持续丰富、市场拓展不断深入，产生销售的产品料

号及形成规模收入的客户数量较发展初期明显增加，收入来源更加多元，为业

务稳健发展提供了支撑。

汽车市场方面，受益于车规芯片国产替代、量产料号增加及客户导入取得

进展，2026年第三季度，汽车市场收入继续保持较快环比增长。公司车规信

号链和电源管理产品线持续丰富，接口、DC-DC、驱动、运放等产品逐步放

量，带动三电系统、车身控制、辅助驾驶及激光雷达等应用领域收入较快增长。

Q4：公司光模块业务的最新进展如何？

公司回复：目前，公司已成为光模块领域领先的国产模拟芯片供应商之

一。受益于 AFE等产品在多家客户放量及交付能力逐步提升，公司在该领域

的先发优势持续巩固。

产品方面，多款 AFE产品已应用于 400G、800G及 1.6T光模块，运放、

比较器等产品已实现规模销售。公司已针对 NPO/CPO 等前沿方向布局 AFE

产品，部分产品已进入头部客户的应用方案设计。面向光模块的负载开关、

LDO、DC-DC及逻辑等产品也将逐步量产推出，进一步完善产品组合，提升

单模块产品覆盖价值量。

客户方面，公司已与境内外多家光模块客户建立合作，持续拓展重点客户

覆盖，多家客户业务同步增长，收入结构进一步多元化。公司将持续推进产品

研发、客户拓展及交付能力建设。
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Q5：目前产业链产能供需情况如何？公司为支持 2027 年业务增长采取

了哪些产能保障措施？

公司回复：目前，产业链整体供应仍较紧张。若供需紧张状况持续，不排

除上游成本进一步上涨的可能，公司将持续关注相关变化。

通过多方面努力，公司 2026年下半年交付规模预计较上半年有所提升。

为支持 2027年业务增长，公司仍需持续加强产能储备和交付保障，主要措施

包括：一是在现有核心供应商处争取关键产能支持，并协同新合作方推进新产

线的产品磨合及产能爬坡；二是进一步释放 12寸自有 COT 工艺平台及苏州

自有测试产能；三是深化与核心合作伙伴的战略协同，完善长期供应链布局，

提升运营效率。

随着上述措施逐步落地，公司交付能力有望进一步提升，为业务持续增长

提供支持。

本次活动是否涉及应

当披露的重大信息

否

活动附件（如有） 无

日 期 2026年 10月 28日


